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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)
MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie : Spécifications
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)

METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2 : Specifications

EORENVNWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technic
Natipnal Committees having a special interest therein are represented, express, as neg
consgnsus of opinion on the subjects dealt with.

ich all the
rnational

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepte
sensg.

ks in that

3) In ofder to promote this international unification, the IEC expresses thg a i having as
yet jo national rules, when preparing such rules, should use the I1EC recom 190§ A Q for these
ruleq in so far as national conditions will permit.

[¢]

4) The desirability is recognized of extending international agreemejt on/fhese matters through® an endeavour to harmonize
natignal standardization rules with these recommendations jmsq farlas nafiona conditiens will permit. The|National

Conmittees pledge their influence towards thatend.

This| e 3 al Committee No. 52, Printed Circujts.

It fq ] Teationy 24 Metal-clad Base Materials for Printed Circuits,
Part 2 icable oq explicitly required by the relevant specificatidn.

Dra 4d at the 1gs i n Hamburg in 1966 and in Milan in 1967. As a fesult of
this la y ' itted to the National Committees for approval undey the Six
Month i 8 ult’of the meeting held in Paris in 1969, an amended draft yas sub-
mitted Tag nittees, for approval under the Two Months’ Procedure in November 1969,
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PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)
MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie : Spécifications

ETAT DE SURFACE

Applicable seulement lorsqu’un fini de surface de bonne qualité est essentiel pour des revétements de

métal précieux ou pour une gravure fine.

Si un fini de surface de bonne qualité est essentiel pour des revétements de métal précieux ou pour une

ravure fine, les prescriptions suivantes peuvent s’appliquer aprés entente entre vendeur
P

et acheteur, en

supplément des prescriptions données dans la partie correspondante de la Publication 249-2 de la CEI

La méthode d’essai pour le fini de surface est donnée dans la Publication 249-1A de

la CEI, para-

rraphe 3.9.
Fini de surface

Le fini de surface de la face plaquée cuivre doit étre tel qu’il ne diss ipns.

La surface de la feuille de cuivre doit &tre exempte de rayures e a 0,010 mm
0,0004 in).

La longueur totale des rayures de profondeur supérie 0002 in) malis inférieure a
D,010 mm (0,0004 in) ne doit pas dépasser 1 m par m¢ surface totale
e la planche & essayer.

La surface de I'une ou de la totalité des piqlires t2) ne doit pas
Etre supérieure a la surface d’un cerclg de 0,12 m

Aucune planche ne doit avoir un gombre périeur a celui
Hu tableau :

Types nm%ngue }1\/ Nombre
P riel d utre t ipdi d’imperfections admis
\/{ Dans Dans ujne surface
) o nférieure ou
périeyre épale toute planche de
& de surface voisine | 300 mn] X 300 mm
mningin) mm (in) de 1 m? (1,2 yd®) (12 i x12 in)
< \/ 0,1 (0,004) Toute quantité | Toute| quantité
Inclusgfons 0N (0,00 0,25 (0,01) 30 4
0,23 0;01) — 0 0
_ N\
\ — 0,25 (0,01) Toute quantité Toute| quantité
< 0,25 (0,01) 1,25 (0,05) 13 ** 3 *
N 1,25 (0,05) 3,0 (0,12) ou
e largeur 1,0 (0,04) 3 %% 1 *
3,0 (0,12) ou
largeur 1,0 (0,04) — 0 0
— 0.1 (0,004) Toute guantité Toutel quantité
0,1 (0,004) 4,0 (0,16) ou
Bosses hauteur 0,1 (0,004) 10 2
4,0 (0,16) ou
hauteur 0,1 (0,004) — 0 0
Plissements Toutes dimensions 0 0
Cloques
* Le total pour ces deux dimensions d’enfoncement est de 3.
** Le total pour ces deux dimensions d’enfoncement est de 13.

Pour les notes, voir page 6.
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FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)
METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications

SURFACE FINISH

Applicable only where a high quality surface finish is essential for precious metal plating or fine line

etching.

If a surface finish of high quality is essential for precious metal plating or fine line etching, the following
requirements shall apply when agreed upon between purchaser and vendor in addition to the requirements

laid down in the relevant section of IEC Publication 249-2.

The method of test for surface finish is given in IEC Publication 249-1A. Sub-clause 3.9.

Surface [finish

The sprface finish of the copper-clad face shall be such as not to conceal imperfe
The sprface of the copper foil shall be free from scratches of depth gyé ‘

The tptal length of scratches of depth greater than 0.005 mm (0
(0.0004 |n) shall not exceed 1 m per square metre (1 yd per squgre
test.

circle of
No sheet shall have more imperfections ¢f the tyges list

imperfections

04 in).

010 mm
under

ea of a

table :

Type Number of ir.nperfections
permitted
¢ b In any sheet In any area of
ot above of area about 300 mm X 300 min
2 2 : i
< mm (in) 1 m? (1.2 yd® (12 inX12 in)
0.1 (0.004) Any number Any number
Ihclusions 0.25 (0.01) 30 4
— 0 0
\ 0.25 (0.01) Any number Any number
\ 0.2% (0.01) 1.25 (0.05) 13 ** 3*
. 1.25X0.05) 3.0 (0.12) or
Ipdentations width 1.0 (0.04) 3 % 1
3.0 (0.12) or
width 1.0 (0.04) — 0 0
01 (n nnA) Any mknr An} yyyyy ber
0.1 (0.004) 4.0 (0.16) or
Bumps height 0.1 (0.004) 10 2
4.0 (0.16) or
height 0.1 (0.004) — 0 0
Wrinkles .
Blisters Of any size 0 0
* The total for these sizes of indentation is 3.
** The total for these sizes of indentation is 13.

For Notes, see page 7.
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Notes 1. — Pour des planches de 1 m? (1,2 yd?) ou plus grandes, les valeurs de la troisi¢me colonne sont applicables & toute
surface de 1 m? (1,2 yd?) ; pour les mémes planches, dans toute surface de 300 mm X 300 mm (12 in X 12 in),
les valeurs de la quatriéme colonne sont applicables. Pour des planches plus petites que 1 mi® (1,2 yd?), la quatri¢me
colonne est applicable & toute surface de 300 mm X 300 mm (12 in X 12 in).

2. — Pour les panneaux découpés, des dimensions plus réduites et des nombres d’imperfections différents peuvent
étre adoptés par accord entre vendeur et acheteur.

3. — Les techniques actuelles de fabrication des feuilles de cuivre ne permettent pas d’appliquer ces exigences aux
stratifiés recouverts d’une feuille de cuivre d’une épaisseur inférieure a 35 pm (0,0014 in).

@%
@
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Notes 1. — For sheets of 1 m? (1.2 yd?) or greater, the values of the third column apply for any area of 1 m?; for the same
sheets in any area of 300 mm X 300 mm (12 in X 12 in), however, the values of the fourth column apply. For
sheets smaller than 1 m? (1.2 yd?®), the fourth column applies for any area of 300 mm % 300 mm (12 in X 12 in).

2. — For cut panels, smaller sizes and other numbers of imperfections can be agreed upon between purchaser and
vendor.

3. — The present technique of copper foil manufacture does not permit the application of these requirements to
laminates with copper foil thinner than 35 pm (0.0014 in).
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